
1. 多芯片封装（SIP芯片）

小身材：多种晶圆合封在一起，减少芯片的体积。

薄体积：减少PCB面积，超薄小型化芯片。

省成本：减少PCB面积费用，减少SMT贴片费用

防抄袭：竞争对手抄袭难度高，破解难度大。

强功能：增加管脚功能，提供客制品牌方的丝印LOGO



型号 封装大小 封装费 PCB空间 SMT费用 管脚功能 增值服务 复制抄板难
度

003+RF TSSOP20+SOP8 ￥0.3 占用面积大 ￥0.07 22个 无 ⭐

合封 SSOP24 ￥0.2 占用面积小 ￥0.06 24个 XX  inside ⭐ ⭐ ⭐

比例 ↓-15% ↓-33.33% ↓-10% ↓-14.29% ↑9.09% — —

优势对比 省PCB空间 省封装费 省PCB面积 省4个焊点费用 多2个功能引脚 — —

型号替代，降低成本10~50%   

现 货 库 存 免 货 期下 单 即 可 烧 录专 业 M C U 开 发一 站 式 配 单

2.  方案开发的3大优势

 一站式配单，品质过硬

程序开发，程序烧录
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自有硅片

至少降低芯片10%的成本

4家战略合作封测厂

每月备货库存800万

良率高

生产100%全测，优良率达99.7%

品质保障

提供优质芯片&服务
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通用性8位/32位芯片

芯片&方案支持：



AXTEK的10+技术专利
短视频时代，
任何一家优秀的公司
都需要爆款产品来增长
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高品质 低压差线性稳压器（LDO）

对比

安信泰LDO 在上电瞬态，以及输入电压突变时，输出电压稳定性极佳！



触摸专用芯片、水位检测芯片
行业标杆

触摸芯片 : 1-16按键选型建议

水位检测方案:非接触式检测（纯硬件，可靠性高）

隔空感应，近接感应，触摸滑条，大金属感应，
超远距离触控，水位检测



触控技术
成功案例



蓝牙芯片成功案例



显示驱动芯片成功案例



通用型MCU 芯片成功案例


